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(59) Title: ELASTIC CONTACT ELEMENT

(54) Bezeichnung: ELASTISCHES KONTAKELEMENT

=(*)

81657 A3

& (57) Abstract: A rotation clement (9,10), especially a contact cylinder is used to electrically contact printed circuit boards and
v conductor [ilms in order to produce printed circuit boards and conductor films (7) wherein there is only a Jow amount of fluctuation
& in the layer thickness of the conductor structures without damaging the surfaces of said circuit boards and films, whereby an elastic,

clectrically conductive material (2, 5, 6) is at least partially applied to the bearing surtace thereof rolling away from the printed circuit

boards and conductor films.
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A rotation element (9, 10),



in the layer thickness of the conductor structures w thout damaging the
surfaces of said circuit boards and films, whereby an elastic,
el ectrically conductive material (2, 5 6) is at least partially applied to

the hearing surface thereof rolling away fromthe printed circuit boards
and conductor fil ns. e e e e o o ==

WO 01/081657 A3

TM), europiisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, (88) Verbffentlichungsdatum des internationalen
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(57) Zusammenfassung: Zur Herstellung von Leiterplatten und Leiterfolien (7) mit geringer Schichtdickenschwankung der Lei-
terstrukturen ohne Beschidigung der Platten- und Folienoberflichen wird ein Rotationselement (9, 10), insbesondere eine Kontakt-
walze, zur elekirischen Kontaktierung der Leiterplatten und Leiterfolien verwendet, an dessen auf den Leiterplatten und Leiterfolien
abrollender Lauflliiche zumindest teilweise ein elastischer, elektrisch leitfihiger Werkstoff (2, 5, 6) aufgebracht ist.



